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۲۲۱۴CMOS اسکن اسکای
ایکس اشعه میکروسکوپ

بالاوضوح با چندمقیاسی

کامپوزیت هاو پلیمرها

از کمتر واقعی سه بعدی وضوح با را ریز ساختارهای -

کنیدتفکیک نانومتر ۵۰۰

تخلخلو ریزساختاری معماری ارزیابی -

۱شکل

۳۰۰ وکسل اندازه در شده .اسکن

شده رندر سه بعدی مدل نانومتر.

محلی الیاف جهت گیری با حجمی

CFRPرنگ با شده کدگذاری

به دستیابی روش های پیشرفته ترین از یکی  XRM) (3Dبعدی سه ایکس اشعه میکروسکوپ

یا نمونه آماده سازی حداقل با اندازه ای یا شکل ماده، هر از نمونه هایی از بعدی سه بینش

است.آن آماده سازی بدون

الیاف موضعی جهت گیری عیوب، کمیت تعیین -

ضخامتو

شده طراحی آینده نگر پلتفرم یک عنوان به که  XRMبرساند بالاتری سطح به .را

داده جای خود در را ایکس پرتو آشکارساز فناوری های جدیدترین اکنون است،

و عالی تطبیق پذیری با را بالا وضوح فردی به منحصر طور به  CMOSتا است

راهکار این است.  XRMنسخه می کند. ترکیب خود کلاس در استفاده در سهولت

XRM  2214 فناوری در پیشگام بروکر، شرکت پرچمدار ایکس پرتو میکروسکوپ

SKYSCAN
انرژیذخیره

و باتری ها از غیرمخرب سه بعدی تصویربرداری -

جسورتر.روشن تر. بزرگتر. - ۲۲۱۴ اسکای اسکن اسکنر  CMOSنسخهسوختیپیل های

نقص هاکمیّ سازی -

۲شکل

یونیلیتیوم-کیسه ای باتری

نانومتر. ۵۰۰ وکسل اندازه در شده اسکن

با حجمی شده رندر سه بعدی مدل

منفرد.کاتد ذرات تقسیم بندی

طول در را ساختاری تغییرات که اپراندویی آزمایش های -

می کنندرصد زمان

فوم

موضعی ضخامت و منافذ شبکه تخلخل، کمیت تعیین -

سه بعدیحالت در

فرآیندهای و مکانیکی خواص از درجا تحلیل اعمال -

۳شکلدینامیکی

درشده اسکن فوم

مدل نانومتر. ۵۰۰ وکسل اندازه

حجمبا شده رندر سه بعدی

کدگذاری واقعی ضخامت با

رنگ.با شده

چاپفرآیند در انحرافات و ناهمگونی ها تشخیص -

زندگیعلم

مانند میکرون، زیر واقعی وضوح با را ساختارها -

و استخوان استئوسیت های نرم، بافت های

دهید.تشخیص عاجی، لوله های

۴شکل

موشفمور پروگزیمال

۶۰۰ وکسل اندازه با کورتیکال استخوان

است.شده اسکن نانومتر

سلولیفضاهای (استئوسیت لاکوناهای

رگ های کانال های و سبز رنگ با  )

شده اند.مشخص قرمز رنگ با خونی

استئواینتگریشن از آرتیفکت بدون تصویربرداری -

بالاچگالی با ایمپلنت های و بیومتریال ها

مانند بالا، وضوح با بیولوژیکی نمونه های توصیف -

حشراتو گیاهان

سم دکتر از احترام با

رنسلراستفن،

آمریکامتحده ایالات تکنیک، پلی موسسه



۲۲۱۴CMOS اسکن اسکای
با پیشرفته ایکس اشعه میکروسکوپ

بی نظیرتطبیق پذیری

نمونه های نصب برای بزرگ محفظه

اختیاریمراحل و بزرگ

دید میدان برای تخت صفحه  CMOSآشکارساز

نهایی

آشکارساز سه حداکثر

sCMOS مختلف

وضوحمتعادل سازی

دیدمیدان و

چندمقیاسیایکس اشعه میکروسکوپ

 )FoV(می دهدارائه بزرگ اشیاء در دقیق جزئیات از تصویربرداری برای را .نهایی
 .یک CMOS  2214SKYSCANدید میدان و نانو مقیاس در بی نظیری  وضوح

منحصر آشکارساز هندسه و ایکس اشعه منبع با چندمقیاسی ایکس اشعه میکروسکوپ

CMOS  2214می کند تولید فوق العاده دقت با واضحی تصاویر که است فرد به

SKYSCAN

نهاییانعطاف پذیری

بهترین که است ماژولار و نوآورانه طراحی دارای  CMOS  2214SKYSCANاسکنر

می کند.تضمین کاربردی و نمونه هر برای را تصویر کیفیت

در را نمونه اندازه های و انواع از گسترده ای طیف اسکن فوق العاده، انعطاف پذیری این

 CMOSمی برد. بین از را سی تی سیستم چندین به نیاز و می دهد ارائه دستگاه یک

2214SKYSCAN  آشکارسازها همه کرد. پیکربندی آشکارساز چهار حداکثر با می توان را

آینده برای که  CMOS  2214SKYSCANمی کند تضمین که هستند، میدانی ارتقاء قابل

کند.برآورده را متغیر تحلیلی نیازهای می تواند است، شده طراحی

بالاالعاده فوق میکرونی زیر وضوح

میدان می کند. جابجا بالا فوق العاده وضوح با را بزرگتر اشیاء اندازه گیری .مرزهای

را میلی متر ۳۰۰ اندازه تا اشیاء تحلیل و تجزیه امکان آن، فرد به منحصر و وسیع دید

۵۰۰ از بهتر واقعی سه بعدی وضوح میلی متر، ۱۲ قطر تا اشیاء برای می کند. فراهم

 CMOSمی کند فراهم نانومتر ۶۰ از بهتر دستیابی قابل وکسل اندازه با را نانومتر

2214SKYSCAN



همیشه  پلاسهندسی بزرگنمایی

کاملتعادل
تختپنل

می کندفراهم را  (FoV)نهایی دید میدان

کل از تصویربرداری برای

داخلی،سه بعدی ساختار

به سر اتصال نحوه مثلا ً

بدن

هندسی بزرگنمایی از سنتی سی تی اسکن سیستم های

(GEM)  جسم یک داخلی سه بعدی ساختار تجسم برای

می کنند.استفاده میکرون ۱۰۰ تا ۱۰ بین معمول وضوح با

آشکارساز تا منبع فاصله افزایش با می توان را وضوح این

لنز اضافی بزرگنمایی با هندسی بزرگنمایی ترکیب با یا

بخشید.بهبود

کاهش قیمت به یافته بهبود وضوح حالت، دو هر در

حاصل  (FoV)سه بعدی دید میدان توجه قابل

می شود.

دید میدان فقط سنتی سی تی اسکن

می دهدارائه را کاهش یافته ای سه بعدی

sCMOSبزرگ فرمت با
CMOS  2214SKYSCANبا می کند مربع را دایره

 علمی  )sCMOS(دقیقگام با (پلاسهندسی بزرگنمایی

آشکارسازهایپیاده سازی لطف به  CMOSبزرگ فریم با

Plus(.  GEM بزرگتر برابر ۸ تا سه بعدی دید میدان

سنتی راه حل های با مقایسه در وضوح همان با است

مورد منطقه از مرتبط تری آماری نمای که سی تی اسکن،

می دهد.ارائه نظر

می بخشدبهبود را تصویر وضوح

یکحفظ ضمن

مثال، عنوان به بزرگ. بعدی سه دید میدان

می کند.فراهم را بیشتری وضوح

و مجسمه گردن رابط در

پوشش

سرروی

سه بعدی دید میدان برابر۸ تا

تمام  Plus GEMبا بزرگتر

می کندفراهم یکجا را زمینه

بزرگو کوچک اشیاء برای بالا بزرگنمایی

پیکسل اندازه با  sCMOSآشکارسازهای از استفاده

بازسازی و بالا وضوح با تصویربرداری امکان کوچک،

می کند. فراهم بزرگ اشیاء برای را سه بعدی

دید میدان تنظیم امکان آشکارساز، داخلی انعطاف پذیری

فراهم شیء تراکم و اندازه به توجه با را مکانی وضوح و

می کند.

sCMOSاستاندارد

می کند.فراهم را خوبی

بالابین تعادل

سه بعدی. دید میدان و وضوح

سر ساختاری جزئیات مثلا ً

کلاه

می شودتبدیل کاربری رابط

مشاهدهقابل

تجسم امکان نظر، مورد حجم یک از پیشرفته بازسازی

بدون و بالا وضوح با را بزرگ جسم یک از انتخابی بخش

می توان این، بر علاوه می کند. فراهم تصویر کیفیت افت

حرکت و آفست دوربین موقعیت های از استفاده با

عمودی و افقی صورت به را دید میدان جسم، عمودی

داد.افزایش

sCMOSبالا وضوح با

می دهدارائه را کیفیت بالاترین

قطعنامهفصل و حل

فیبریچوبی سازه های بهترین

آشکارسازها

و متفاوت، دید میدان تعادل و وضوح با بزرگ فرمت .با

همه بزرگ. مساحت با تخت صفحه آشکارساز یک

نیاز بدون ماوس، کلیک یک با تنها می توان را دوربین ها

 sCMOSکرد انتخاب مجدد، کالیبراسیون گونه هیچ به

چهار حداکثر به نهایی انعطاف پذیری برای می تواند

 CMOSدوربین سه شود: مجهز ایکس اشعه دوربین

2214SKYSCAN

وضوح تا داد قرار آشکارساز تا منبع مختلف فواصل در می توان را  sCMOSدوربین های

شود.بهینه  (FoV)دید میدان مقابل در تصویر

دید میدان تا داد قرار آفست موقعیت در می توان را  sCMOSدوربین های این، بر علاوه

دهند.گسترش بیشتر مشخص، وضوح یک در را خود بزرگ

هم به احتمالی شدت های اختلاف و تغییرات جبران با خودکار طور به شده گرفته تصاویر

می شوند.دوخته



بالاعملکرد
ایکساشعه منبع

اندازه و می کنند کار کیلوولت 160 تا شتاب دهنده ولتاژهای از کاملی طیف .در

نانوفوکوس ایکس اشعه منبع یک  از  )W(می کنندفراهم را نانومتر 800 تا نقطه ای

20 از قطع انرژی با ایکس اشعه پرتو که می کند استفاده الماسی پنجره با جدید نسل

ایکس اشعه منبع این می کند. تولید کیلوالکترون ولت 160 تا کیلوالکترون ولت

راحتی به کاربر، توسط تعویض قابل و شده تنظیم پیش از کاتدهای لطف به پیشرفته

CMOS  2214SKYSCANتنگستن کاتدهای است. استفاده قابل

کیلوولت 20 از ولتاژ شتاب دهی برای می توانند  ()کاتدهای ۶(LaB)لانتانیم هگزابورید

500 از کوچکتر ایکس اشعه پرتو نقطه ای اندازه و شوند استفاده کیلوولت 100 تا

ایکس اشعه تصویربرداری در فوق العاده سه بعدی وضوح به دستیابی برای را نانومتر

را نانومتری 500 ساختارهای که می دهد نشان  JIMAوضوح الگوی کنند. فراهم

کرد.تفکیک عینی معیارهای طبق راحتی به می توان

ثابت را دما تا است داخلی مایع خنک کننده سیستم یک به مجهز ایکس اشعه منبع

در انتشار نقطه موقعیت و کانونی نقطه اندازه که می کند تضمین امر این دارد. نگه

بماند.پایدار درازمدت

منبع

 CMOS  2214SKYSCANدر استفاده مورد ایکس اشعه منبع

کارتریج یک دارای و ندارد نگهداری و تعمیر به نیازی عملا ً

و تصویر بهینه سازی برای آسان تنظیم شده پیش از رشته ای

حداقل به را سیستم کارافتادگی از زمان که است منبع تجدید

می رساند.



بزرگ نمونه های ظرفیت با بزرگ محفظه
اختیاریمراحل و

موادآزمایش مراحل

آزمایش های انجام برای  Brukerمواد آزمایش مراحل

۴۴۰ تا کششی آزمایش های و نیوتن ۴۴۰۰ تا فشاری

از خودکار طور به مراحل همه شده اند. طراحی نیوتن

به نیاز بدون چرخش، مرحله در لغزنده حلقه های طریق

آزمایش های می کنند. برقرار ارتباط کابلی، اتصالات

اکتساب نرم افزار در می توان را برنامه ریزی شده اسکن

کرد.تنظیم

گرمایش  /سازیخنک مرحله

کرد بررسی غیرمحیطی شرایط در می توان را نمونه ها

مراحل شود. ارزیابی نمونه ریزساختار بر دما تأثیر تا

۸۰ تا دماهایی به می تواند بروکر سرمایش و گرمایش

محیط دمای زیر سانتیگراد درجه ۲۵ یا سانتیگراد درجه

لازم اضافی اتصال هیچ مراحل، سایر مانند برسد.

می شود.شناسایی خودکار طور به مرحله و نیست بالادقت با شیء مرحله ی

موتور یک می کند. پشتیبانی کیلوگرم 20 وزن و میلی متر 300 قطر تا اشیاء .از

میکرو-مرحله می کند. فراهم بالا صحت و دقت با را چرخش هوایی، یاتاقان چرخشی

CMOS  2214می کند تضمین را نمونه بی نقص ترازبندی یکپارچه، موقعیت یابی

SKYSCAN

دبنمرحله

به می توان را مراحل این باشد. سازگار می شود، .ارائه

نصب چرخش مرحله روی موجود آداپتور یک با سادگی

راه حل های با می تواند همچنین  Ltd UK Debenکرد

CMOS  2214توسط آنچه مانند ثالث، شخص

SKYSCAN

به نیاز بدون ارتباط ، RT CT5000 Debenمورد در

می کند.طی نیز را چرخش مرحله خارجی، کابل های



D.SUITE 3 وCMOS  2214SKYSCAN  یک

چشمگیرپاورپک
DATAVIERبا بعدی سه بازرسی

ƒ برشبه برش صورت به بازسازی شده نتایج نمایش

متعامدتصویر سه یا فیلم ها

آن درون کشف الهام بخش که است شده طراحی گونه ای به می شود، ارائه  CMOS  2214SKYSCANاسکنر هر با که D.SUITE 3نرم افزار

عنوان به  CMOS  2214SKYSCANاسکنر حال، این با کند. شروع را اسکن بلافاصله شهودی طور به می تواند نیز تازه کار کاربر یک حتی باشد.

می دهد.ارائه را بسیاری پیشرفته قابلیت های شاخص، راهکار

ƒ ،غیرخطیو خطی خاکستری مقیاس هموارسازی

رنگیکدگذاری تبدیلات،

با بازسازی آید. دست به ممکن زمان کوتاه ترین در تصویر کیفیت بهترین تا شده اند گنجانده پیش فرض طور به ویژه اسکن الگوریتم های

NRECON  شتاب دهنده ی لطف بهGPU  تبدیل سه بعدی حجم های به را دوبعدی تصاویر راحتی به تصویر، اندازه ی از فارغ صوت، مافوق

می مانند.پنهان استاندارد، جذب کنتراست از استفاده هنگام که کنند آشکار را ویژگی هایی می توانند پیشرفته فاز بازیابی الگوریتم های می کند.

ƒنمونه هابین افتراقی تصویر آنالیز

ƒتصویرثبت طریق از اسکن چندین دقیق ترازبندی

D.SUITE3است سه بعدی تحلیل و تجزیه و تجسم بازرسی، برای نیاز مورد پیشرفته نرم افزاری قابلیت های تمام شامل .همچنین

CFRPکامپوزیت طریق از متعامد برآمدگی ۳بازسازیو اسکن ویژه الگوریتم های

چرخشمحور بر عمود مسطح ساختارهای با اشیاء برای مارپیچی اسکن -

آشکارسازدید میدان از فراتر اشیاء برای جابجایی و بزرگ اندازه با اسکن -

بالاابعاد نسبت با اشیاء برای  Plus HARTاسکن -

XRM) (4Dدینامیکی فرآیندهای کردن دنبال برای زمانی تفکیک با و درجا اسکن -
می مانند.پنهان جذبی کنتراست از استفاده هنگام که می کنند آشکار را ویژگی هایی پیشرفته، فاز بازیابی الگوریتم های -

و  CTVOXبا سه بعدی تجسم
CTVOL

ƒعنوان به شده بازسازی نتایج نمایش برای حجمی رندر

بینانهواقع بعدی سه شیء یک

ƒپرواز شیء میان از یا اطراف در که بسازید انیمیشنی فیلم های

می کنند

ƒکنیدتولید خورده برش نماهای

ƒشفافیتو رنگ تنظیم

ƒفرمت با را سطحی شده رندر مدل هایSTL  چاپگرهای به

کنید.صادر سه بعدی  CADنرم افزارهای یا سه بعدی

فندقیشکلاتی شیرینی یک از بعدی سه شده رندر حجم

CTANبا سه بعدی تصویر تحلیل

 )چپ(دفرایس فانتوم یک از بازسازی شده برشی تصویر
با مارپیچی اسکن  )راست( FDKبازسازی با استاندارد اسکن

دقیقبازسازی

ƒمی کندمدیریت راحتی به را بزرگ داده های مجموعه

ƒبسته/بازتخلخل

ƒجداسازیو ضخامت

ƒالیافگیری جهت

ƒچگالیتحلیل

ƒسه بعدیزوایای و فواصل

ƒنظرمورد منطقه انتخاب برای گسترده ابزار مجموعه

ƒو مورفولوژیکی عملیات آستانه گذاری، مختلف روش های

فیلترینگالگوریتم های
سنگزغال نمونه یک مورفومتری آنالیز

ƒجداسازیو ضخامت موضعی، جهت گیری رنگی کدگذاری

۷۰۰ جذبی کنتراست با اسکن شده کلیه، از بازسازی شده برشی تصویر

)چپسمت (نانومتر
خودکاردسته ای تحلیل و تجزیهƒفازبازیابی شده کنتراست  )راست(



۲۲۱۴CMOS اسکن اسکای
بی نظیرتصویر کیفیت

پاشش پوشش با لایه ای چدن

650 موج طول در که حرارتی

ساختار است. شده اسکن نانومتر

خوبی به می توان را مارتنزیتی ریز

داد.تشخیص قطعه حجم در

اچ. دکتر نیت حسن با نمونه

دارمشتات.فنی دانشگاه هوخ،

که منشوری یونی لیتیوم-کیسه ای سلول

شده اسکن میکرون ۱ وکسل اندازه با

است.

مویین، لوله در شده هیدراته سیمان

مگس شکم (میوه مگس شکمنانومتر.۲۲۰ موج طول در شده اسکن

اسمیوم، )سرکه

وتتراکسید رنگ آمیزی

وکسل اندازه رزین، در شده جاسازی

نانومتر.۴۲۰

ام. پروفسور نیت حسن با نمونه

مالاگا.دانشگاه آراندا،



فنیمشخصات

وات.16 حداکثر کیلوولت، 20-160 لوزی پنجره با  )شدهپمپ (باز نوعایکساشعه منبع

مگاپیکسلی، ۶ فعال پیکسل تخت صفحهایکساشعه  )های(آشکارساز

sCMOS  مگاپیکسلی، ۱۶ بزرگ فرمت

sCMOS  مگاپیکسلی، ۱۶ استاندارد

sCMOS  مگاپیکسلی۱۵ بالا وضوح با

)۱۰٪در مدولاسیون انتقال تابع (پایین کنتراست با نانومتر ۵۰۰ از کمتر وضوح نانومتر، ۶۰ پیکسل اندازه کوچکترینمکانیوضوح

پنوماتیکتراز با لرزش ضد گرانیتی سکوی چرخش، برای نانومتر 50 از کمترموقعیت یابیدقت

کیلوگرم۲۰ جسم وزن حداکثر میلی متر، ۴۰۰ ارتفاع میلی متر، ۳۰۰ قطرشیءاندازه حداکثر

دستگاهسطح از نقطه هر در ساعت بر میکروسیورت ۱ از کمتراشعهبرابر در ایمنی

سیستمابعاد

میلی متر۹۵۰میلی متر۱۸۰۰

کیلوگرم۱۵۰۰

جهانیدفاتر

/officesbruker.com
آنلایناطلاعات

/skyscan2214CMOSbruker.com

bruker.com
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